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Abstract (en)
The cartridge (100) has a drum (108) with a first mixing chamber (124), and a displacement device rotating the drum about a central axis (104)
to connect the chamber to a second chamber (126) in a liquid-conducting manner, a gas-conducting manner, or a particle-conducting manner.
An electric switch is actuated by the displacement device between a closed switching state and an open switching state. The displacement
device includes an inclined surface interacting with an inclined surface of the drum to move the drum from a first position into a second position.
Independent claims are included for: (1) A centrifuge comprising the above cartridge. (2)A method for processing a component in a cartridge.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung schafft eine Kartusche (100), aufweisend eine erste Trommel (108), welche eine erste Kammer (124) aufweist,
eine Verstelleinrichtung (300), welche dazu eingerichtet ist, die erste Trommel (108) um deren Mittelachse (104) zu drehen, um dadurch die
erste Kammer (124) mit einer zweiten Kammer (120, 122) leitend zu verbinden, und einen elektrischen Schalter (500), welcher mittels der
Verstelleinrichtung (300) zwischen einem geschlossenen und einem gedffneten Schaltzustand betétigbar ist.
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